	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	计算核心架构：采用新一代GPU计算架构，支持通用并行计算标准（如CUDA、OpenCL），具备硬件级双精度浮点运算加速能力。

板载RAM容量：不低于32 GB GDDR7或更高带宽RAM，满足单次模拟中存储百万级以上粒子状态、截面数据及计数结果的需求。

RAM带宽：不低于1.7 TB/s。

	软件生态兼容：提供完整的驱动程序、运行时环境及数学库，支持主流蒙特卡洛计算框架的GPU后端加速插件。

显存管理机制：具备统一虚拟寻址或分页迁移技术，允许CPU直接访问GPU显存，降低因粒子状态数据频繁在主机-设备间拷贝所带来的开销。

供电与物理尺寸：符合PCIe 5.0 x16接口规范，占用双槽位或三槽位厚度，附带标准12 HVPWR电源接口，适配通用塔式工作站或4U机架式服务器。
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